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“APARELHO DE INFORMACOES”

ANTECEDENTES DA INVENCAOQO

Area Técnica

A presente invencao se refere a um aparelho de in-

5 formagdes, tal como um aparelho registrador e uma caixa re-

gistradora, tendo uma parte de lacre para lacrar um cCoOmpo-

nente eletrdénico, no qual se acha localizado um programa de
controle, ou semelhante, para um aparelho.

Técnica Relacionada

10 Até a presente data, um aparelho registrador usado
em um sistema de informacgdes contdbeis (isto €, sistema POS
e semelhantes) inclui um substrato, no gqual é montado um
componente eletrdnico, tal como uma memdéria (ROM) para memo-
rizar um programa, que controla informacdes contdbeis regis-

15 tradas. Em um aparelho registrador desses, uma estrutura de
lacre, onde um arame é enrolado em volta de um parafuso fi-
xando um alojamento e o arame é frenado, é implementada a
fim de impedir uma falsificacdo do interior do aparelho e,
assim, o alojamento ser impedido de ser aberto sem romper o

20 lacre (por exemplo, ver Documento de Patente 1).

Documento de Patente 1 JP-A-9-68928.

Porém, no aparelho registrador acima citado, é im-
portante impedir, que os componentes eletrdnicos, tal como
uma ROM servindo como memdéria para memorizar dados confiden-

25 ciais, tais como informacdes contdbeis, sejam elétrica e me-
canicamente acessados, além de impedir que o substrato seja
acessado, através do lacre do alojamento.

Por este motivo, em um aparelho registrador desses
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lidando com este tipo de dados confidenciais, existe uma de-
manda por uma estrutura de lacre, que lacre féacil e confia-
velmente o componente eletrdnico, onde os dados sao memori-
zados.

5 SUMARIO DA INVENCAO

Uma vantagem de alguns aspectos da invencao é for-
necer um aparelho de informacgdes tendo um componente, onde é
prevista uma estrutura de lacre capaz de lacrar diretamente
um componente para registrar os dados confidenciais de uma

10 maneira simples e segura.

Um aspecto da invencao apresenta um aparelho de
informagcdes, compreendendo: um substrato; um soquete montado
sobre uma primeira superficie do substrato; um primeiro com-
ponente eletrdnico fixado ao soquete; um elemento inibidor

15 de separacao empilhado sobre o soquete, a fim de inibir o
primeiro componente eletrdnico de ser separado do soquete;
um fecho de lacre penetrando no elemento inibidor de separa-
cao através do substrato e do soquete, a partir de uma se-
gunda superficie do substrato oposta a primeira superficie,

20 e tendo um orificio formado na sua extremidade frontal e uma
porcao de trava formada em sua extremidade traseira para
travar o fecho de lacre na segunda superficie do substrato;
um elemento de lacre inserido no orificio formado na extre-
midade frontal do fecho de lacre, a primeira extremidade

25 frontal projetando-se a partir do elemento inibidor de sepa-
ragao; e uma etiqueta de lacre fixando ambas as extremidades
do elemento de lacre inserido no orificio.

De acordo com essa configuracgao, visto que o fecho
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de lacre é inserido no elemento inibidor de separacao atra-
vés do substrato e do sogquete, e o elemento de lacre inseri-
do no orificio formado sobre sua porcao extrema frontal é
fixado pela etiqueta de lacre, é possivel lacrar o primeiro

5 componente eletrdnico fixado ao soquete montado sobre o
substrato.

No aparelho de informagcdes tendo a configuracao
acima descrita, o fecho de lacre pode incluir uma pluralida-
de de porcgdes de insercao inseridas no elemento inibidor de

10 separacao através do substrato e do soquete, e uma porcao de
conexdao conectando as extremidades traseiras das porcgdes de
insercao.

De acordo com essa configuracédo, visto que a por-
cao de conexao serve como uma porgao de trava, é possivel

15 conduzir uma operacao de travamento pelo uso da porcgao de
conexao. Além disso, € possivel lacrar ao mesmo tempo uma
pluralidade de posicdes usando um fecho de lacre.

No aparelho de informagdes tendo a configuracao
acima descrita, o elemento inibidor de separacao pode ser

20 transparente.

De acordo com essa configuracgao, é possivel visua-
lizar o componente eletrdnico interno através do elemento
inibidor de separacao.

No aparelho de informagdes tendo a configuracao

25 acima descrita, o substrato pode ser uma placa de circuitos,
sobre a qual é formado um esquema de ligagdes. Além disso, o
esquema de ligacdes pode ser formado sobre a outra superfi-

cie da placa de circuitos, um segundo componente eletrdnico
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coberto com um material de lacre pode ser montado sobre uma
superficie traseira do primeiro componente eletrdnico, e a
porcao de conexao pode ser travada na placa de circuitos
através do material de lacre.

De acordo com essa configuragao, visto que o se-
gundo componente eletrdnico, controlado com base nos dados
do primeiro componente eletrdnico, é lacrado sobre a sua su-
perficie oposta, o esquema de ligagdes nao € exposto, ou o
esquema de ligacgdes, que é exposto, pode ser diminuido. Des-
ta maneira, ¢ possivel melhorar, de modo considerdvel, a
confiabilidade, a fim de néao falsificar, divulgar etc. os
dados confidenciais etc.

BREVE DESCRICAQ DOS DESENHOS

A invencdao serd descrita, com referéncia aos dese-
nhos anexos, onde numeros semelhantes se referem a elementos
semelhantes.

A Fig. 1 é uma vista em perspectiva externa mos-
trando uma impressora térmica servindo como aparelho regis-
trador referente a uma modalidade exemplificante da inven-
cao.

A Fig. 2 é uma vista em perspectiva mostrando a
impressora térmica, quando vista a partir de seu lado infe-
rior.

A Fig. 3 é uma vista em perspectiva mostrando uma
unidade fiscal conectada a impressora térmica.

A Fig. 4 é uma vista em perspectiva mostrando um
substrato fiscal, quando visto de uma de suas superficies.

A Fig. 5 é uma vista em corte mostrando o substra-
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to fiscal tomado ao longo da linha A-A na Fig. 4.

A Fig. 6 é uma vista em perspectiva explodida mos-
trando o substrato fiscal.

A Fig. 7 é uma vista em perspectiva mostrando o

5 substrato fiscal, quando visto de sua superficie oposta.

A Fig. 8 é uma vista em perspectiva mostrando a
drea de lacre, quando vista da superficie oposta da placa de
circuitos.

A Fig. 9 € uma vista em perspectiva mostrando uma

10 posicao aderente de um elemento de ocultacao da placa de
circuitos, quando vista a partir de sua superficie oposta.

A Fig. 10 é uma vista em perspectiva mostrando a
placa de circuitos cheia com uma resina de lacre, gquando
vista a partir de sua superficie oposta.

15 A Fig. 11 é uma vista em perspectiva mostrando um
método de encaixe do fecho de lacre, gquando visto da super-
ficie oposta da placa de circuitos.

DESCRICAO DAS MODALIDADES EXEMPLIFICANTES

Em seguida, modalidades exemplificantes da inven-
20 cédo serao descritas em detalhes com referencia aos desenhos,
pela exemplificacdo de um aparelho registrador.

Em uma modalidade exemplificante, uma impressora
térmica é exemplificada como sendo o aparelho registrador.
Exemplos do aparelho registrador referente a invencgédo inclu-

25 em uma copiadora, um aparelho de fax, e semelhantes, além de
uma impressora, tal como a impressora térmica. Nessa modali-
dade exemplificante, como um componente eletrdnico de lacre,

sdo exemplificados dados registrados na ROM.
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A Fig. 1 é uma vista em perspectiva externa mos-
trando uma impressora térmica servindo como aparelho regis-
trador referente a uma modalidade exemplificante da inven-
cao. A Fig. 2 é uma vista em perspectiva mostrando a impres-

5 sora térmica, gquando vista a partir de seu lado inferior. A
Fig. 3 é uma vista em perspectiva mostrando uma unidade fis-
cal conectada a impressora térmica.

A impressora térmica registra uma imagem incluindo
texto sobre uma superficie de registro de um meio de regis-

10 tro (aqui a seguir chamado de um rolo de papel) como um pa-
pel térmico em forma de rolo (papel térmico) usando o cabe-
cote térmico, onde é disposta uma pluralidade de resistores
de aquecimento.

Conforme mostrado na Fig. 1, uma impressora térmi-

15 ca 100 possuili uma parte externa substancialmente em forma de
caixa, na qual uma tampa de rolo de papel 2 e uma tampa de
cortador 3 sao fixadas a um estojo principal 1. Uma porcgao
inferior frontal, ambas as superficies esquerda e direita, e
uma superficie traseira da impressora térmica 100 formam o

20 estojo principal 1. O estojo principal 1 se estende das su-
perficies esquerda e direita da impressora térmica 100 até
sua superficie superior, constituindo assim uma parte da su-
perficie superior em uma substancial porc¢ao central nas di-
recdes frontal e traseira. Além disso, a tampa de cortador 3

25 cobre uma porcao frontal superior e toda uma porgao superfi-
cial superior da impressora térmica 100, e a tampa de rolo
de papel 2 cobre uma substancial porcao central da superfi-

cle superior e uma extremidade traseira da impressora térmi-
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ca. Por conseguinte, a tampa de cortador 3, o estojo princi-
pal 1, e a tampa de rolo de papel 2, sao dispostos em se-
qiéncia a partir de seu lado frontal sobre a superficie su-
perior da impressora térmica 100.

5 A tampa de rolo de papel 2 é configurada para ser
aberta para cima, enquanto que sendo articulada em volta da
extremidade traseira da superficie superior da impressora
térmica 100. Por exemplo, a tampa de rolo de papel 2 é aber-
ta, quando o rolo de papel é instalado. A tampa de cortador

10 3 é configurada para ser aberta para cima, engquanto que sen-
do articulada em volta de uma porcao de ancora traseira so-
bre a superficie superior da impressora térmica 100. Por
exemplo, a tampa de cortador 3 é aberta, a se executar uma
instalacdo de uma unidade automdtica de corte, e fechada em

15 ocasides normais (uma operacao de registro ou semelhante).

Uma porcao cdncava é formada no centro da tampa de
cortador 3, sobre a superficie frontal da impressora térmica
100 e um painel de controle 6 é disposto na porgcao extrema e
inferior da porcao cbdncava. O painel de controle 6 inclui

20 varias chaves e indicadores. De modo particular, o painel de
controle 6 é dotado de um botdao transportador de papel 6a
para comandar uma operacao de avanco do rolo de papel, um
indicador 6b para indicar um estado de operacao da impresso-
ra térmica 100, e assim por diante. Além disso, uma chave de

25 forca 5, para ligar e desligar a forgca da impressora térmica
100, é disposta em uma porgcao de canto abaixo da superficie
frontal do estojo principal 1.

Uma saida de papel 7 é formada na borda entre o
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estojo principal 1 e a tampa de rolo de papel 2 na superfi-
cie da impressora térmica 100. Um cortador manual 4, tendo
uma lamina de corte, é disposto sobre a saida de papel 7
préoximo ao estojo principal 1, a fim de cortar o rolo de pa-

5 pel ejetado através da saida de papel 7, apertando firmemen-
te o0 rolo de papel sobre a ladmina de corte do cortador manu-
al 4 com as maos.

Conforme mostrado na Fig. 2, uma placa inferior 9,
formando a superficie inferior da impressora térmica 100,

10 inclui uma superficie extrema traseira 9a, que é dobrada pa-
ra cima em um substancial adngulo reto na porg¢ao central, na
direcao frontal e traseira da impressora térmica 100.

Uma unidade fiscal 11 ¢é conectada na superficie

extrema traseira 9a. Conforme mostrado na Fig. 3, a unidade
15 fiscal 11 inclui um substrato fiscal 12 e uma tampa de subs-
trato fiscal 13 para acomodar o substrato fiscal 12.

A tampa de substrato fiscal substancialmente na
forma de caixa 13 é formada, de modo que seu lado da porgao
de encaixe seja aberto na direcdao da superficie extrema tra-

20 seira 9a da placa inferior 9. Uma porcao de abertura 13a,
onde um conector externo 14 do substrato fiscal 12 é expos-
to, é formada na sua superficie traseira.

Um orificio de parafuso (nao mostrado) é formado
em ambos os lados do conector externo 14, e um parafuso 15 é

25 preso apertadamente nos orificios de parafuso, com a super-
ficie traseira da tampa do substrato fiscal 13 interposta
entre eles. Por conseguinte, a tampa do substrato fiscal 13

¢ fixada ao substrato fiscal 12.
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A unidade fiscal 11 é fixada na superficie extrema
traseira 9a, pela insercao do substrato fiscal 12 na porcao
de abertura (nao mostrada) formada na superficie extrema
traseira da placa inferior 9, e insercao de um conector 1l2a

5 formado na porcgao extrema do substrato fiscal 12 em um so-
quete (ndo mostrado) no interior da impressora térmica 100.

Um flange 13c, tendo um orificio de insercao 13D,
¢ formado em ambos os lados da tampa do substrato fiscal 13.
Através do encaixe da unidade fiscal 11 na superficie extre-

10 ma traseira 9a da placa inferior 9, o flange 13c da tampa do
substrato fiscal 13 entra em contato com a superficie extre-
ma traseira 9a e, a seguir, um orificio de parafuso (nao
mostrado) formado na superficie extrema traseira 9a se comu-
nica com o orificio de insercéao 13b formado no flange 13c.

15 Neste momento, um parafuso 16 ¢é inserido em uma
porcdo de orificio 17a formada sobre um fecho de lacre 17,
inserido através do orificio de insercdo 13b do flange 13c
e, a seguir, preso apertadamente em um orificio de parafuso
da superficie extrema traseira 9a, fixando assim a tampa do

20 substrato fiscal 13 na superficie extrema traseira 9a da
placa inferior 9.

O fecho de lacre 17 é formado numa secao em forma
de U, qgquando visto pelo seu lado, onde uma peca de fixacao
17b é erguida em ambos os seus lados e um orificio de inser-

25 cdo de arame 17c¢c é formado em uma porcao extrema frontal da
peca de fixacao 17b.

Uma placa de lacre 18 é fixada ao fecho de lacre

17 a partir do seu lado externo, no estado em que a unidade
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fiscal 11 é fixada na superficie extrema traseira 9%9a da pla-
ca inferior 9. A placa de lacre 18 inclui uma porcao de pla-
ca de fixacao 18a e uma porcao de placa lateral 18b, e pos-
sui um formato em L, quando visto em corte. Rasgos 18c, nos
5 quais as pecas de fixacao 17b do fecho de lacre 17 sao inse-
ridas, sao formados na porcao da placa de fixacao 18a.
A placa de lacre 18 é fixada a um fecho de lacre
17, fixado na superficie extrema traseira 9a da placa infe-
rior 9 Jjuntamente com o flange 13c da tampa do substrato
10 fiscal 13 pelo parafuso 16, de modo a permitir que a porgao
de placa lateral 18b cubra o lado do fecho de lacre 17. Des-
ta maneira, as pecas de fixacao 18b sao inseridas nos rasgos
18c da porcao de placa de fixacao 18a.
Conforme acima descrito, a placa de lacre 18 é fi-
15 xada ao fecho de lacre 17 e, a seguir, as pecas de fixacao
17b do fecho de lacre 17 se projetam a partir dos rasgos 18c
da porcao de placa de fixacdao 18a da placa de lacre 18. Em
seguida, o arame de lacre 19 é inserido nos orificios de in-
sercao de arame 17c, e ambas as suas extremidades sao fixa-
20 das na etiqueta de lacre 20, onde ambas extremidades sao
formadas de uma resina rigida.
Por conseguinte, na unidade fiscal 11, o parafuso
16 fixado na superficie extrema traseira 9a da placa inferi-
or 9 da impressora térmica 100 é frenado pelo fecho de lacre
25 17, a placa de lacre 18, o arame de lacre 19, e a etiqgueta
de lacre 20. Além disso, um numero de série ou um numero ID
é etiquetado sobre a etiqueta de lacre 20 durante um proces-

so de moldagem.
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A seguir, serda descrito um substrato fiscal 12
constituindo a unidade fiscal 11 fixada na impressora térmi-
ca 100.
A Fig. 4 é uma vista em perspectiva mostrando o
5 substrato fiscal, gquando visto de uma de suas superficies. A
Fig. 5 é uma vista em corte mostrando o substrato fiscal to-
mado ao longo da linha A-A na Fig. 4. A Fig. 6 é uma vista
em perspectiva explodida mostrando o substrato fiscal. A
Fig. 7 é uma vista em perspectiva mostrando o substrato fis-
10 cal, quando visto a partir de sua superficie oposta.
Conforme mostrado nas Figs. 4 a 7, o substrato
fiscal 12 inclui uma placa de circuitos (substrato) 21, onde
um esquema de ligacdes é formado em ambos os seus lados, e
um soquete de ROM (soquete) 22 tendo um formato retangular,
15 quando visto de cima, é montado sobre uma superficie da pla-
ca de circuitos 21. O soquete de ROM 22 inclui uma porgao
receptora de ROM 22a formada em uma porgcao cbdncava. Uma ROM
23, servindo como um componente eletrdnico para receber va-
rios dados confidenciais, é inserida na porcgao receptora de
20 ROM 22a, e terminais nas proximidades da ROM 23 sao conecta-
dos aos terminais dentro da porgao receptora de ROM 22a.
Além disso, terminais sao formados em uma periferia externa
do soquete de ROM 22, e esses terminais sao conectados a uma
porcao de terminais do esquema de ligacgdes da placa de cir-
25 cuitos 21. Desta maneira, a ROM 23 (primeiro componente ele-
trénico) é eletricamente conectada ao esquema de ligacgdes da
placa de circuitos 21 através do soquete de ROM 22.

Uma tampa de lacre (elemento inibidor de separa-
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cao) 24 é disposta na superficie superior do soquete de ROM
22. A tampa de lacre 24 fecha uma porcao de abertura superi-
or da porcao receptora de ROM 22a acolhendo a ROM 23. A tam-
pa de lacre 24 é formada de uma placa de acrilico transpa-
5 rente e, assim, uma etiqueta presa na ROM 23 dentro da por-
cao receptora de ROM 22a é vista através da tampa de lacre
24, sendo assim possivel a checagem das informacdes da ROM
23.
Porgdes de orificio 22b sao formadas em ambos os
10 lados da placa de circuitos 21 e em duas porgdes de canto do
soquete de ROM 22, opostas entre si.

Além disso, porgdes de orificio 2la e 24a, a serem
comunicadas com as porcgdes de orificio 22b do soquete de ROM
22, sao formadas, respectivamente, na placa de circuitos 21

15 e na tampa de lacre 24.

Porgcdes de insercao 3la do fecho de lacre 21 sao
inseridas nas porcgdes de orificio 2la, 22b, e 24a comunican-
do-se entre si. O fecho de lacre 31 é formado em uma secao
transversal em U, que inclui um par de porgdes de insercao

20 3la e uma porcgcao de conexao (porcao de trava) 31lb, onde o
par de porgdes de insercao 3la é conectado em ambas as suas
extremidades. Um orificio de insercao de arame 31c é formado
na porcao extrema frontal das porg¢des de insercao 3la.

Além disso, as porcgdes de insercao 3la do fecho de

25 lacre 31 sao inseridas nas porcgdes de orificio 2la, 22b, e
24a comunicando-se entre si a partir da superficie oposta da
placa de circuitos 21. Desta maneira, a porgcao de conexao

31b do fecho de lacre 31 é encaixada na porcao de borda das
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porcdes de orificio 2la, projetando assim as extremidades
frontais das porcdes de insercdo 3la na direcao da superfi-
cie da tampa de lacre 24.
Extremidades frontais das porcdes de insercao 3la
5 se projetam a partir da superficie da tampa de lacre 24 e,
em seguida, um arame de freno (elemento de lacre) 32 é inse-
rido nos orificios de insercao de arame 31lc. Em seguida, o
arame de frenagem 32 é fixado a uma etiqueta de lacre 33,
onde ambas as suas extremidades sao formadas de uma resina
10 rigida. Por conseguinte, a ROM 23 é acolhida na porcado re-
ceptora de ROM 22a do soquete de ROM 22. A ROM 23 é frenada
com o fecho de lacre 31, o sogquete de ROM 22, a tampa de la-
cre 24, o arame de frenagem 32, e a etiqueta de lacre 33 no
estado em que a porcao superior da ROM 23 é fechada pela
15 tampa de lacre 24. Um numero de série ou um numero ID é eti-
quetado na etiqueta de lacre 33 durante um processo de mol-
dagem.
Na placa de circuitos 21 do substrato fiscal 12 é
prevista uma darea, na qual é montado um componente eletrdni-
20 co (segundo componente eletrdnico) 41, tal como CPU, e uma
memdéria flash para processar dados confidenciais, na super-
ficie oposta de uma superficie, na qual é montada a ROM 23.
Por este motivo, a area de montagem do componente eletrdnico
41 para processar os dados confidenciais é indicada por uma
25 drea de lacre 42 na superficie oposta da placa de circuitos
21.
A drea de lacre 42 é envolta por um elemento de

ocultacao 43 e seu lado interno é cheio com uma resina de
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lacre 44, tal como uma resina de endurecimento a quente con-
tendo um epdéxi. Por conseguinte, o componente eletrdnico 41
na area de lacre 42 é cheio com a resina de lacre 44, sendo
assim evitado um contato externo.

5 As porc¢des de insercao 3la do fecho de lacre 31,
servindo como elemento para lacrar a ROM 23, sao inseridas
nas porcdes de orificio 2la, 22b, e 24a, a partir da super-
ficie endurecida da resina de lacre 44 na area de lacre 42,
e a porcao de conexao 3lb é disposta ao longo da superficie

10 da resina de lacre 44. Além disso, a porcao de insercao 3la
do fecho de lacre 31 é inserida a partir do elemento de
ocultacao 43 até as porcgdes de orificio 21a, 22b, e 24a.

A seguir, serd descrito o caso em gue o componente
eletrdénico 41 da &rea de lacre 42 é lacrado com a resina de

15 lacre 44.

A Fig. 8 é uma vista em perspectiva mostrando uma
drea de lacre, gquando vista a partir da superficie oposta da
placa de circuitos. A Fig. 9 é uma vista em perspectiva mos-
trando uma posicao de adesao de um elemento de ocultacao,

20 quando vista a partir da superficie oposta da placa de cir-
cuitos. A Fig. 10 é uma vista em perspectiva mostrando a
placa de circuitos cheia com uma resina de lacre, quando
vista a partir de sua superficie oposta. A Fig. 11 é uma
vista em perspectiva mostrando um método de encaixe do fecho

25 de lacre, quando vista a partir da superficie oposta da pla-
ca de circuitos.

Por ocasiao do enchimento da d&drea de lacre 42 na

Fig. 8 com a resina de lacre 44, o elemento de ocultacao 43,
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tendo um formato de quadro que envolve a area de lacre 42 da

placa de circuitos 21, é inicialmente preparado e, a seguir,

conforme mostrado na Fig. 9, o elemento de ocultacao 43 é

aderido na placa de circuitos 21, a fim de envolver a é&area
5 de lacre 42.

Em seguida, uma porcao de lacre 43 da porcgao de
orificio, que ¢é maior do que a porgao de orificio 2la da
placa de circuitos 21, é formada no elemento de ocultacao 43
e, entao, uma operacao de ocultacdao é realizada na porcao de

10 orificio 2la da placa de circuitos 21, através do uso da
porcao de lacre 43a da porcao de orificio.

Em aditamento a isso, o elemento de ocultacao 43 é
formado de um material flexivel, tal como uma espuma de ure-
tano em forma de esponja, e formado para ser mais espesso do

15 gque uma espessura de enchimento da resina de lacre 44 co-
brindo o componente eletrdnico 41.

Quando o elemento de ocultacao 43 é aderido a uma
posicao predeterminada, a fim de envolver a &rea de lacre
42, conforme mostrado na Fig. 10, a resina de lacre 44 ¢é

20 derramada na drea de lacre 42 envolta pelo elemento de ocul-
tacao 43 e, a seguir, endurecida a quente com uma temperatu-
ra predeterminada.

Por conseguinte, o componente eletrdénico 41 na
drea de lacre 42 é lacrado, enquanto gque sendo coberto com a

25 resina de lacre 44 endurecida.

Em um estado desses, quando o fecho de lacre 31

para lacrar a ROM 23 é fixado na placa de circuitos 21, con-

forme mostrado na Fig. 11, a porcgao de insercao 3la do fecho
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de lacre 31 é inserida na porcao de lacre da porcgaoc de ori-
ficio 43a do elemento de ocultacao 43 e, a seguir, inserida
nas porc¢des de orificio 2la, 22b, e 24a comunicando-se entre
si.

5 Como acima descrito, de acordo com a estrutura de
lacre relativa a modalidade exemplificante, a porcdo de tra-
va é a porcao de conexao 31lb na extremidade traseira da por-
cao de insercao 3la do fecho de lacre 31 inserida nas por-
cbes de orificio 21a, 22b, e 24a comunicando-se com a placa

10 de circuitos 21, o sogquete de ROM 22, e a tampa de lacre 24.
A porcao de trava é encaixada na porcgcao de borda das porcgodes
de orificio 2l1la, 22b, e 24a. Além disso, as extremidades
frontais das porg¢des de insercdo 3la sao encaixadas no arame
de frenagem 32, onde ambas as suas extremidades sao fixadas

15 na etiqueta de lacre 33, pela insercao do arame de frenagem
32 nos orificios de insercao de arame 31c. Assim, a ROM 23,
servindo como componente eletrdnico alojado no soquete de
ROM 22, pode ser lacrada pela cobertura do soquete de ROM 22
montado na placa de circuitos 21 com a tampa de lacre.

20 Em outras palavras, ¢é possivel lacrar diretamente
a ROM 23, servindo como componente eletrdnico para registrar
os dados confidenciais ou semelhantes, de uma maneira sim-
ples e segura.

O fecho de lacre 31 é formado em U, que inclui du-

25 as porcgdes de insercao 3la inseridas nas porcgdes de orificio
2la, 22b, e 24a, e a porcao de conexao 31b conectando as ex-
tremidades traseiras das porgdes de insercao 3la. Assim, a

porcao de conexao 31b pode ser firmemente nela encaixada fa-
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zendo uso da porcao de conexao 31lb servindo como porcgao de
trava, e duas posi¢des podem ser lacradas por um fecho de
lacre 31 ao mesmo tempo.

Visto que a tampa de lacre 24 é transparente, a

5 ROM 23 dentro do soquete de ROM 22 pode ser vista através da
tampa de lacre 24.

De acordo com o aparelho registrador configurado
como impressora térmica 100, visto que a ROM 23 é firmemente
lacrada na placa de circuitos 21 do substrato fiscal 12, in-

10 cluindo a ROM 23 para registrar os dados confidenciais no
rolo de papel, é possivel melhorar consideravelmente a con-
fiabilidade.

Visto que o segundo componente eletrdnico, contro-
lado com base nos dados do primeiro componente eletrdnico, é

15 lacrado com um material de lacre na superficie traseira do
primeiro componente eletrdnico, seu esquema de ligagdes nao
é exposto, ou seu esquema de ligacgdes exposto pode ser redu-
zido. Assim, os dados confidenciais ou semelhantes nao ser
alterados, melhorando assim consideravelmente a confiabili-
20 dade.

Embora nas modalidades exemplificante, o fecho de
lacre 31 tendo um formato, no qual a porcao de conexao 31b
servindo como porgcao de trava é encaixada na superficie
oposta da placa de circuitos 21 pela insercao do par de por-

25 cbes de insercao 3la nas porcgdes de orificio 2la, 22b, e
24a, dois fechos de lacre 31, cada qual tendo uma porcgao de
trava maior do que as porgdes de orificio 21la, 22b, e 24a

formadas na extremidade traseira da porcgao de insercao 3la,
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podem ser usadas através da insercao da porcgao de insercao
3la do fecho de lacre 31 nas porcgdes de orificio 21a, 22b, e
24a, a fim de permitir que a porcao de trava seja encaixada
na superficie oposta da placa de circuitos 21, ou o fecho de

5 lacre possa ter uma porcao de insercao. Além disso, embora
nas modalidades exemplificantes o arame de frenagem 32 seja
usado como um elemento de lacre, um elemento em forma de
correia pode ser usado. Ademais, embora nas modalidades
exemplificantes, as porc¢des de insercao 3la sejam inseridas

10 nas porc¢des de orificio 2la, 22b, e 24a, a porcao de orifi-
cio 22b do sogquete pode nao ser necessaria.

Quando a tampa de lacre 24 possul uma porcgao de
garra ou semelhante fixada ao soquete de ROM 22 por uma acao
de encaixe sob pressao, visto que a tampa de lacre 24 nao se

15 separa do soquete de ROM sem o fecho de lacre 31, o fecho de
lacre pode ser facilmente fixado ao mesmo.

Além disso, embora nas modalidades exemplificantes
a area de lacre 42 seja formada na sua superficie oposta, a
superficie oposta nao tendo, porém, a adrea de lacre 42 pode

20 ser usada.

Em um caso desses, um isolamento do esquema de li-
gacdes da placa de circuitos 21 deve ser assegurado por en-
rolamento de um material isolante em volta da porcao de co-
nexao 31b do fecho de lacre 31, ou provisao do material iso-

25 lante entre a porcao de conexao 31b e a placa de circuitos
21. Em um caso desses, 0 esquema de ligagcdes da placa de
circuitos 21 pode ser formado separadamente de uma posicgao

de arranjo da porcao de conexao 31b.
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Embora nas modalidades exemplificantes a impresso-
ra térmica seja exemplificada como aparelho registrador, a
invencao nao é limitada ao mesmo, mas pode ser uma impresso-
ra do tipo matricial ou com jato de tinta. Além disso, a in-

5 vencao pode ser aplicada ao aparelho registrador, tal como
uma copiadora ou um aparelho de fax para registrar uma ima-
gem de uma maneira eletrofotografica.

Este Pedido reivindica prioridade do Pedido de Pa-
tente Japonesa N° 2006-240427, depositado em 5 de setembro

10 de 2006, cuja divulgacao é aqui expressamente incorporada
para fins de referéncia.

Embora essa invencdo tenha sido descrita em con-
junto com suas modalidades exemplificantes, deve ficar claro
que muitas alternativas, modificacgdes, e variacdes tornar-

15 se-ao 6bvias as pessoas versadas na técnica. Por conseguin-
te, as modalidades exemplificantes da invencao, conforme
aqui apresentadas, pretendem ser ilustrativas e nao limita-
doras. Existem mudancas que podem ser feitas, sem se afastar

do espirito e escopo da invencgéao.
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REIVINDICACOES

1. Aparelho de informacdes, CARACTERIZADO pelo fa-
to de compreender:

substrato (12, 13, 21);

soquete (22) montado sobre uma primeira superficie
do substrato (12, 13, 21);

primeiro componente eletrdnico (41) fixado ao so-
quete (22);

elemento inibidor de separacao (24) empilhado so-
bre o soquete (22), a fim de inibir o primeiro componente
eletrdnico (41) de ser separado do soquete (22);

fecho de lacre (17), penetrando no elemento inibi-
dor de separacao (24) através do substrato (12, 13, 21) e do
soquete (22), a partir de uma segunda superficie do substra-
to (12, 13, 2l1)oposta a primeira superficie, e tendo um ori-
ficio (21la, 22b, e 24a)formado em sua extremidade frontal e
uma porcao de trava (31b) formada em sua extremidade trasei-
ra (9a) para travar o fecho de lacre (17) na segunda super-
ficie do substrato (12, 13, 21);

elemento de lacre (32) inserido no orificio (21a,
22b, e 24a) formado na extremidade frontal do fecho de lacre
(17), a extremidade frontal projetando-se a partir do ele-
mento inibidor de separacao (24); e

etiqueta de lacre (20, 33), fixando ambas as ex-
tremidades do elemento de lacre (32) inserido no orificio
(21la, 22b, e 24a).

2. Aparelho de informacgdes, de acordo com a rei-

vindicacao 1, CARACTERIZADO pelo fato do fecho de lacre (17)
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compreender :

pluralidade de porcgdes de insercao (3la) a serem
inseridas no elemento inibidor de separacao (24), através do
substrato (12, 13, 21) e do soquete (22); e

5 porcao de conexao (31b), conectando as extremida-
des traseiras das porc¢des de insercao (3la).

3. Aparelho de informacgdes, de acordo com a rei-
vindicagcdo 1 ou 2, CARACTERIZADO pelo fato do elemento ini-
bidor de separacao (24) ser transparente.

10 4. Aparelho de informacgdes, de acordo com qualquer
uma das reivindicagdes 1 a 3, CARACTERIZADO pelo fato do
substrato (12, 13, 21) ser uma placa de circuitos (21), so-
bre a gqual é formado um esquema de ligacdes.

5. Aparelho de informacgdes, de acordo com a rei-

15 wvindicacgédo 4, CARACTERIZADO pelo fato de:

um esquema de ligacdes ser formado sobre a segunda
superficie da placa de circuitos (21);

um segundo componente eletrdnico (41) coberto com
um material de lacre ser montado sobre um lado traseiro do

20 primeiro componente eletrdnico (41l); e

a porcao de conexao (31lb) ser travada na placa de

circuitos (21), através do material de lacre.

Petigiio 870180051432, de 15/06/2018, pag. 28/40



FIG. 1




2/11

FIG. 2
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FIG. 3
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FIG. 4
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FIG. 6
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FIG. 7
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FIG. 8
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FIG. 9
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FIG. 10
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FIG. 11
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